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Caractérisation des matériaux par microsocopie électronique

La variation des modules élastiques 
dépend de l'épaisseur relative des 
matériaux,

Les plus fortes vitesses de vieillissement 
sont obtenues pour des temps faibles,

L'approche globale pour l'étude des 
différents couplages a été validée,

Nécessité d'une étude de la diffusion pour 
des températures plus proches de 
l'ambiante,

Effets de la (re)cristallisation sur le 
comportement mécanique et son couplage 
avec la diffusion doivent être étudiés,
Le couplage mécanique     diffusion reste à 

développer,
Les dégradations possibles de la fonction 

d'étancheité du soufflet par la mécanique 

Conclusions
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Correction du coefficient de 
diffusion apparent D*

D* = D + σ2/2t
D coefficient de diffusion réel
σ paramètre relatif au volume 
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Couplages Mécanique-Thermique-Diffusion
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α(θ) = 0,01.θ + 12,5
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